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[57]申請專利範圍
1.　一種含有多孔性材料之微通道散熱座之通道最佳尺寸設計方法，該微通道散熱座具有複
數個矩形間隔並列微通道，該微通道具有一高度及一寬度，每一微通道包含位於其長側

邊之二肋片，每一微通道內兩相對長側邊分別具有一多孔性層，每一微通道之相對的二

多孔性層之間形成有一流道，其微通道之供流體流入端定義為一入口，包含有下列步

驟：A.將微通道數目定義為 N，該微通道散熱座之寬度定義為 LZ，該微通道之入口高度

定義為 HC，該微通道之入口寬度定義為WC，每二相鄰微通道之間的肋片總寬度定義為

Wr，位於該微通道長側邊之二肋片之工作寬度定義為Wr/2，每一含肋微通道之寬度定義
為WP，該WP=WC+Wr，其中 N=LZ/WP，將該微通道之入口之高度與寬度比例定義為

α，α=HC/WC，另將該微通道入口之寬度與含肋微通道寬度比例定義為 β，β=WC/WP；

B.將該二多孔性層之總厚度定義為 δP，該流道寬度為WC-δP，該多孔性層佔該微通道之

比例定義為 RP，RP=δP/2WC，該流道佔該微通道之比例定義為 RWP， ；

C.將熱阻定義為 RT，並以上述之 N、β及 RP作為該 RT之設計變數，並一目標函數 F=F
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(N,β,RP)=RT，帶入複數個 N、β及 RP設計變數至該目標函數，以獲得複數個熱阻 RT之

值，其中最低熱阻之值定義為 RT'，再以對應該 RT'之設計變數 N'、β'及 RP'作為設計微
通道散熱座之通道最佳尺寸之參數。

2.　如申請專利範圍第 1項所述之含有多孔性材料之微通道散熱座之通道最佳尺寸設計方
法，其中，該目標函數係以目標函數之負梯度方向及共軛方向的線性組合作為搜尋方

向，且該目標函數的負梯度方向係為 

3.　如申請專利範圍第 2項所述之含有多孔性材料之微通道散熱座之通道最佳尺寸設計方

法，其中， 、 、 係為敏感係數，計算時，分別給該設計變數 N、β及 RP一擾

動△N、△β及△RP，當上一次搜尋結束時，該設計變數即更 新為：

、 、 ，

其中 Nk、βk、RPk及 N(k+1)、β(k+1)、RP(k+1)係分別對應設計變數 N、β及 RP於第 k和

k+1次搜尋時的數值，其 、 及 係分別為設計變數 N、β及 RP於 k次搜尋時

的搜尋步長， 、 及 為設計變數 N、β及 RP於 k次搜尋時的搜尋方向。

4.　如申請專利範圍第 3項所述之含有多孔性材料之微通道散熱座之通道最佳尺寸設計方

法，其中，該設計變數 N、β及 RP於 k-1次搜尋時的搜尋方向 、 及

與目標函數負梯度方向 、 及 的線性組合，

、 及

，其中 、 及 係分別為設計變數 N、β及 RP於 k

次搜尋時共軛梯度係數。

5.　如申請專利範圍第 4項所述之含有多孔性材料之微通道散熱座之通道最佳尺寸設計方

法，其中，該 、 及 分別與 、 及 共 軛，則

、 及

。

6.　如申請專利範圍第 5項所述之含有多孔性材料之微通道散熱座之通道最佳尺寸設計方

法，其中， 、 及 係以傳統共軛梯度法尋找最佳搜尋步長，於第 k次搜尋

後，該目標函數係為：

(2)
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7.　如申請專利範圍第 6項所述之含有多孔性材料之微通道散熱座之通道最佳尺寸設計方
法，其係以簡化共軛梯度法採用將固定步長 σN、σβ、 分別設為常數 CN、Cβ及 ，

即 σN=CN、σβ=Cβ及 ，每個設計變數 N、β及 RP的相對搜尋步長 CN、Cβ

及 係依據對該目標函數的敏感性而取不同數值。

圖式簡單說明

[第一圖]係為本發明之方法步驟圖。
[第二圖]係為本發明微通道散熱座之立體圖，並以局部剖視觀察微通道及多孔性層之構造

於底座內。

[第三圖]係為本發明微通道散熱座內之單一微通道平面圖。

(3)
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(4)
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(5)
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